
证券代码：003026 证券简称：中晶科技

浙江中晶科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-05-005

投资者关系活

动类别

□特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观

其他： 券商策略会

参与单位名称

及人员姓名

华福证券 罗通、刘贤沽；

东方证券 曹伏飙；

中信保诚基金 孙浩中；

富安达基金 颜枫；

招银理财 李庭旭；

浦银安盛基金 李凡；

湘财基金 张海波；

财通基金 颜伟鹏；

银河基金 高鹏；

盛京上海 孙明新、杨宇星；

国信弘盛 杨嘉；

明德资本 赵阳；

弘震资产 王顺；

荣信泰私募 徐辉；

上海从容投资 胡庶；

大同金融 肖杰；

宁远资本 古铭晏。

时间 2026 年 5 月 19 日 14：30—15：30

地点 上海浦东香格里拉酒店

上市公司接待 副总经理/董事会秘书 李志萍



人姓名

投资者关系活

动主要内容介

绍

一、董事会秘书介绍公司基本情况

二、互动交流

1.公司预计未来哪些业务领域是利润增长的重点来源？

公司主营业务为半导体硅材料及其制品的研发、生产和销

售。研磨硅片业务作为公司重要业务，有广泛的应用领域和客

户群体，在后续公司经营过程中继续发展壮大。随着募投项目

6-8 英寸抛光硅片的投产上量及江苏皋鑫芯片项目的积极推进，

公司新产品、新业务未来将呈现增长态势，共同成为未来公司

发展新的业绩增长点，为公司持续健康发展赋能。

2.目前公司晶棒产品的生产稼动率如何？

目前公司晶棒生产订单充足，公司正积极提高产量，提升

产品交付率。

3.公司 2025 年毛利率 40.02%，2026 年一季度毛利率 45.09%，

影响毛利的因素有哪些?

毛利率提升的主要原因有：募投项目产能释放，公司加强

精益管理，以及产能利用率提升。

4．公司半导体功率芯片及器件产品主要被应用于哪些产品？

江苏皋鑫拥有国际先进水平的塑封高压二极管制造技术,

具有行业领先的产品设计和产品应用技术的研发能力,主营产

品为半导体功率芯片及器件,广泛应用于微波炉、激光打印机、

复印机、CRT/TV 显示器、X 光机及大型医疗设备、负离子发生

器、空气净化、激光切割、高压静电喷涂、工业静电设备、油

田设备、高压电源等领域。

5.江苏皋鑫的芯片项目预计多久可以投产?

江苏皋鑫在现有高频高压半导体芯片及器件产品基础上，

推动新项目、新产品投入运行。新厂房目前处于新产线产品认



证过程中。随着新项目推进，未来公司将持续加大研发投入和

新产品导入，进一步丰富产品结构。

6.公司硅片价格有上涨吗，定价依据是什么？

目前，公司生产订单充足，当前产品价格稳中有升，公司

产品定价主要以成本为基础，结合市场需求综合定价。

7.公司新材料项目当前进度如何？

中晶新材料目前生产节奏紧张，订单充足；抛光硅片产品

将会成为公司未来重要主营产品之一，当前处于产线扩增、产

量提升和客户批量认证过程中，客户群体增加，产品种类丰富、

规格全，能够较好满足下游客户不同产品需求，公司将结合实

际经营情况，根据现有产能、市场需求等情况有序规划、统筹

安排，持续推进产能释放。

8.公司目前如何平衡市场需求和产能供给？

公司根据销售订单及市场预测需求安排生产计划，结合对

主要客户的需求预测，以及自身生产能力和库存情况对产品生

产进行动态调整，安排备货计划，目前产能能够满足客户的订

单需求。

附件清单

（如有）
无

日期 2026 年 5 月 19 日


